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Tenha em atengéo que os dados exibidos neste documento PDF s&o gerados a partir de nosso catalogo online. Encontre os dados completos na

documentagédo do usuario. Aplicam-se nossas Condi¢des Gerais de Utilizagdo para downloads.

Suas vantagens

» Conexao push-in rapida e sem ferramenta

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensdo de teste (111/2): 160 V, bitola
nominal: 0,5 mmz, quantidade de potenciais: 8, niUmero de linhas: 1, nUmero de polos por linha:
8, familia de artigos: FFKDS(A) 0,5/..-H, passo: 2,54 mm, tipo de conex&o: Conexao push-in por
mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexdo condutor/platina: 0 °, cor: verde, Layout
de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,4 mm, quantidade de pinos de solda por

potencial: 2, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartao

» A forca de contato definida garante um contato estavel a longo prazo

» Operacao intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes

» A operagao e a conexao a partir de uma s6 dire¢gdo permite uma instalagéo no painel frontal dos dispositivos

* Os pinos de solda duplos reduzem o esforgo mecanico dos pontos de solda

+ O travamento lateral permite a configuragéo individual de diversos nimeros de polos

Dados comerciais
Cédigo
Unidades por embalagem
Chave comercial
Chave de produto
GTIN
Peso por unidade (inclusive embalagem)
Peso por unidade (exclusive embalagem)

Pais de origem

1780837

50 Unidade
AAKB

AAKBBA
4017918231354
4,489 g

437g

cz
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Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto

Familia de produtos
Linha de produtos
Formato

Numero de polos

Passo

Numero de conexdes
Numero de linhas
Quantidade de potenciais

Layout de pinos

Quantidade de pinos de solda por potencial

Caracteristicas elétricas

Propriedades
Corrente nominal I
Tenséo Uy
Tensao de dimensionamento (111/3)
Tenséo de teste (l11/3)
Tenséo de teste (11l / 2)
Tenséo de teste (111/2)
Tensao de dimensionamento (11/2)

Tensao de teste (11/2)
Dados de conexao

Tecnologia de conexao
Formato

Bitola nominal

Conexao de condutores
Tipo de conexao
Bitola do condutor, fixa
Bitola do condutor, flexivel
Bitola do condutor AWG

Comprimento de decapagem

Montagem

Tipo de montagem

Layout de pinos

Dados de material

Borne de placa de circuito impresso
FFKDS(A) 0,5/..-H

COMBICON Terminals XS

Borne de circuito impresso alinhavel
8

2,54 mm

8

1

8

Pinagem linear

2

6 A
160 V
63V
2,5kV
160 V
2,5kV
320V
2,5kV

Borne de circuito impresso alinhavel

0,5 mm?

Conexao push-in por mola
0,14 mm? ... 0,5 mm?

0,14 mm? ... 0,5 mm?

26 ...20

11 mm

Solda por onda

Pinagem linear
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Dados de material - contato

Nota

Material de contato
Condigoes da superficie

Superficie metalica do ponto de prensagem (camada de
cobertura)

Superficie metalica do ponto de prensagem (camada intermédia)
Superficie metalica da area de solda (camada de cobertura)

Superficie metalica da area de solda (camada intermédia)

Dados de material - caixa
Cor (Caixa)
Material isolante
Grupo de material isolante
CTI conforme IEC 60112
Classe de inflamabilidade conforme UL 94

indice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme
EN 60695-2-12

Temperatura de ignigao ao fio incandescente GWIT conforme
EN 60695-2-13

Temperatura do ensaio de pressao esférica conforme EN 60695-
10-2

Dados de material - elemento de comutagao
Cor (Elemento de acionamento)
Material isolante
Grupo de material isolante
CTI conforme IEC 60112
Classe de inflamabilidade conforme UL 94

indice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme
EN 60695-2-12

Temperatura de igni¢édo ao fio incandescente GWIT conforme
EN 60695-2-13

Temperatura do ensaio de pressao esférica conforme EN 60695-
10-2

Medidas

Desenho de medidas

Passo
Largura [w]

Altura [h]

Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-
82/JEDEC JESD 201

Liga de Cu
estanhado galvanicamente

Estanho (5 - 7 ym Sn)

Niquel (2 - 3 um Ni)
Estanho (5 -7 pm Sn)
Niquel (2 - 3 pm Ni)

verde (6021)
PA

I

600

VO

850

775

125 °C

laranja (2003)
PA

I

600

VO

850

775

125°C

2,54 mm
22,82 mm

16 mm
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Comprimento [I]
Altura de montagem
Comprimento do pino de solda [P]

Medidas do pino

Design de placa de circuito impresso
Distancia de pinos

Diametro do furo de sondagem

Ensaios mecéanicos

Teste de danos dos condutores e afrouxamento
Especificagao de teste

Resultado

Teste de tragédo
Especificagéo de teste

Bitola de condutor/tipo de condutor/for¢a de tragao valor de
referéncia/valor real

Ensaios elétricos

Teste de elevagao de temperatura
Especificagao de teste

Demanda Teste de elevagao de temperatura

Resisténcia de isolamento
Especificagédo de teste

Resisténcia de isolamento de polos adjacentes

Distancias de isolamento e fuga |
Especificagéo de teste
Grupo de material isolante
Resisténcia a corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))
Tenséao de isolamento nominal (111/3)
Tensao de impulso nominal (111/3)

valor minimo da distancia de isolamento - campo heterogéneo
(111/3)

valor minimo da distancia de fuga (l11/3)
Tenséao de isolamento nominal (111/2)
Tenséao de impulso nominal (111/2)

valor minimo da distancia de isolamento - campo heterogéneo
(1n/2)

valor minimo da distancia de fuga (111/2)
Tensé&o de isolamento nominal (11/2)

Tenséao de impulso nominal (11/2)

13,6 mm
12,6 mm
3,4 mm

0,5x0,8 mm

5,08 mm

1,1 mm

DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04

Aprovado no teste

DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04
0,14 mm?/rigido/>7 N

0,2 mm?2/ flexivel / > 10 N

0,5 mm?/rigido/> 30N

0,5 mm?2/ flexivel / > 30 N

DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):1994-04

Elevacao de temperatura < 45 K

DIN IEC 60512-2:1994-05
1020

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
|

CTI 600

63V

2,5kV

1,5 mm

1,6 mm
160 V
2,5 kV

1,5 mm

1,5 mm
320V
2,5 kV
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valor minimo da distancia de isolamento - campo heterogéneo
(1/2)

valor minimo da distancia de fuga (11/2)
Condi¢des ambientais e de vida util operacional

Teste de vibragéao
Especificagéo de teste
Frequéncia
Velocidade Sweep
Amplitude
Aceleracao
Duracao do teste por eixo

Sentidos de teste

Condigdes ambientais

Temperatura ambiente (operacao)

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)

Temperatura ambiente (montagem)

Especificagbes de embalagem

Tipo de embalagem

CONTACT

1,5mm

1,6 mm

IEC 60068-2-6:1982 + AMD 2:1985
10-150-10 Hz

1 oitava/min

0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)

5g (60,1 Hz ... 150 Hz)

25h

EixoX,YeZ

-40 °C ... 100 °C (Dependendo da curva de capacidade de
condugéao de corrente/curva de redugao de carga)

-40°C..70°C
30% ...70 %
-5°C...100 °C

embalado em caixa de cartdo

23 de jul. de 2025 15:30  Pagina 5 (10)


https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/borne-de-placa-de-circuito-impresso-ffkdsa1-h-254-8-1780837?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

FFKDSA1/H-2,54- 8 - Borne de placa de circuito PHCENIX
Impresso CONTACT

1780837

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1780837]

Desenhos
Desenho de medidas
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Tipo: FFKDS/H-2,54

Teste baseado na DIN EN 60512-5-2:2003-01
Fator de redugéo = 1

Numero de polos: 5
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Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda

09, , 254
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Certificacoes

CONTACT

1 To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1780837

CSA
ID de certificagdo: 13631

Tens&o nominal Uy
Usegroup B

Somente condutores 150 V
rigidos

“ cULus Recognized
CHWBUS || e certificagdio: E60425-19870330

Tens&o nominal Uy
Usegroup B
150 vV

Corrente nominal I

6A

Corrente nominal I

6A

2

Bitola AWG Bitola mm
-20 -

Bitola AWG Bitola mm?
26-20 -
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Classificagoes

ECLASS

ECLASS-13.0 27460101

ECLASS-15.0 27460101
ETIM

ETIM 9.0 EC002643
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

PHCENIX
CONTACT

23 de jul. de 2025 15:30

Pagina 9 (10)


https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/borne-de-placa-de-circuito-impresso-ffkdsa1-h-254-8-1780837?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

FFKDSA1/H-2,54- 8 - Borne de placa de circuito

impresso

1780837
https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1780837]

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Nota sobre as substancias candidatas do REACH (n.° CAS)

EF3.0 Mudancas climaticas
CO2e kg

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
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Sim, Sem regras de excegéo

EFUP-E

Nenhuma substancia perigosa acima dos valores-limite

Nenhuma substancia com uma concentragdo em massa superior
a0,1%

0,264 kg CO2e
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